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Bona Quantum T

JE ADHESIVE

Bona

QUANTUM T

[MISSIONS DANS LAIR INTERIUR

SIAL

Uniwersalny klej o zwiekszonej lepkosci do montazu wiekszosci okfadzin podtogowych.

Bona Quantum T reprezentuje nowg generacje klejéw silanowych, wykorzystujgcych naszag
rewolucyjng technologie Titanium Technology. Posiada wszystkie zalety Bona Quantum, ale w
gestszej formule. Zapewnia wyjatkowg wytrzymatosg¢, ktéra z czasem wzrasta.

» Technologia tytanowych wigzan krzyzowych
* Wysoka lepkos¢
» Bariera chronigca przed wilgocig

¢ Uniwersalne zastosowanie
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DANE TECHNICZNE

Typ produktu:
Kolor:

Narzedzia:

DIN EN ISO 17178:
Giscode:

Czas otwarty:
Czas utwardzenia:

Mycie narzedzi:

Okres przydatnosci do
zuzycia:
Przechowywanie/
transport:

Odpady:

Wielko$¢ opakowan:
Certyfikaty:

Silan modyfikowany prepolimer

Odcien debu

Szpachla zebata, Bona Trowel Plus

Twardo-elastyczny

RS 10

Ok. 40 min*

Obrébke powierzchni mozna przeprowadzi¢ po 24h*

Lekkie chodzenie mozliwe po 4-6 h*

Szlifowanie mozna przeprowadzi¢ po 12 h*

*w 20°C i przy 55 % wilgotno$ci wzglednej

Bona Cleaning Wipes, Bona S100, aceton, etanol. Zaschniety klej mozna usungc¢
mechanicznie.

Wiadro: 12 miesiecy / Kietbasa: 24 miesigce od daty produkcji w oryginalnym, nieotwieranym
opakowaniu.

Temperatura nie moze spasc ponizej 5°C ani przekroczy¢ 25°C podczas magazynowania i
transportu. Przechowywac¢ w chtodnym, suchym, przewiewnym miejscu.

Odpady i opréznione opakowania nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wiadra 15 kg i rézne rozmiary kietbas

EMICODE: EC 1PLUS

Afnor: A+

DIBt: Z-155.10-2

Dodatkowe szczegobtowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ rowne, suche, czyste, bez pekniec i
pozostatosci materiatéw oraz fizycznie solidne. Podtoze
musi spetnia¢ lokalne przepisy dotyczace ptaskosci i
wytrzymatosci powierzchni oraz powinno by¢ lekko
teksturowane, aby zapewni¢ najlepszg przyczepnosc.
Zawartosc wilgoci w podtozu musi zosta¢ zmierzona i
zgodna z lokalnymi przepisami. Gruntowanie zazwyczaj nie
jest wymagane, jednak w celu poprawy przyczepnosci lub
wzmocnienia stabej warstwy wierzchniej podtoza nalezy
zastosowa¢ odpowiedni grunt Bona (patrz karta techniczna
produktu). Jesli wilgotnos¢ resztkowa przekroczy
dopuszczalny poziom, mozna zastosowa¢ Bona Quantum T
w celu sttumienia wilgoci budowlanej bez koniecznosci
stosowania dodatkowego gruntu barierowego, pod
warunkiem jego prawidtowego zastosowania (szczegoty
ponizej). W razie watpliwosci prosimy o kontakt z dziatem

ODPOWIEDNIE PODLOZA

* Cementowe podtoza spetniajgce norme EN 13813

¢ Podtogi wyréwnane masg samopoziomujgca
(przynajmniej 2 mm grubosci, odporne na migracje
plastyfikatora)

¢ Podtoza z siarczanu wapnia spetniajgce norme EN 13813

¢ Nowe piyty wiérowe (P4-P7) lub ptyty OSB 2 — OSB 4,
stabilnie potgczone wkretami

¢ Inne suche i nieuszkodzone podfoza

¢ Podtoze asfaltowe spetniajgcy norme EN 13813 i inne
podtoza, na ktére wptywa migracja plastyfikatoréw -
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technicznym Bona.

Ten produkt jest okreslany jako ,bariera wilgoci” zgodnie z
powszechng terminologig branzowg. Dziata poprzez
redukcje i spowolnienie przenikania pary wodnej i nie jest
zaprojektowany do catkowitego blokowania ruchu pary
wodnej. Nie mozna go uzna¢ za odpowiednik dedykowanej
membrany przeciwwilgociowe;.

Uwaga: Bona Quantum T nadaje sie do klejenia
odpowiednio dopuszczonych podtég drewnianych do
stosowania z ogrzewaniem podtogowym. Takie podtoza
nalezy powoli i stopniowo osuszac i ogrzewac zgodnie z
procedurg podgrzewania. Podczas montazu i przez 3 dni po
nim temperatura wylewki nie moze przekracza¢ 25°C.
Zawsze nalezy przestrzegac instrukcji producenta podtogi.

muszg uzyskac¢ warstwe ochronng Bona R410 lub Bona
R540

¢ Moze byC stosowany réwniez na gteboko oczyszczonych
powierzchniach metalowych. Skontaktuj sie z Dziatem
Techniczny Bona, aby uzyska¢ szczegétowe informacije.

¢ Podkfady Bona, Bona U300, Bona U310, Bona U340 i
Bona U350.

¢ Beton

Bona
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APLIKACJA

Przed uzyciem kleju nalezy spetni¢ nastepujgce warunki
klimatyczne (wartosci dla Europy Srodkowej): temperatura
powietrza min. 18°C, podtogi i podtoza min. 15°C (z
ogrzewaniem podtogowym max. 20°C), wilgotnos¢ wzgledna
powietrza max. 70%.Klej réwniez powinien by¢ w
odpowiedniej temperaturze. Po otwarciu wiadra usungc¢ folie
ochronng i zaschniety klej z brzegow. Klej nalezy aplikowaé
réwnomiernie za pomocg szpachli zgbkowanej, dobranej
odpowiednio do typu podtogi (patrz nizej).

Parkiet nalezy potozy¢ na kleju i docisngé podczas czasu
otwarcia (ok. 40 minut). Uzyj tylko tyle, ile mozesz potozy¢ w
wyznaczonym czasie otwarcia. Jesli na kleju wytworzy sie
skorka — nie wolno instalowac drewnianej podtogi. Nalezy
usungc klej i potozy¢ nowg warstwe.

Jesli klej dostanie sie miedzy styki desek (i moze wejs¢ w
kontakt z lakierem lub olejem), to nalezy go usungc.
Wilgotnos¢ drewna musi by¢ zgodna z lokalnymi warunkami
i normami. Zapoznaj sie takze z instrukcjg obstugi
dostarczong przez producenta parkietu.

Bona Quantum T moze by¢ stosowany do bezposredniego
klejenia stabilnych wymiarowo rodzajow parkietu na
podtozach cementowych (z wytgczeniem cementowych mas
wyréwnujgcych lub materiatdw/wylewek gipsowych) o
wilgotnosci resztkowej przekraczajgcej dopuszczalny
poziom, bez koniecznosci stosowania dodatkowego
podkfadu przeciwwilgociowego, pod warunkiem, ze
powierzchnia betonu/wylewki jest wolna od widocznej
wilgoci. Nie zapobiega on innym problemom wynikajgcym z
podwyzszonej wilgotnosci powstatej w inny sposob
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(przecieki wody, katuze, cisnienie hydrostatyczne itp.), ani
nie eliminuje innych problemdéw zwigzanych z wilgocig lub
montazem, takich jak niewtasciwa aklimatyzacja podtogi,
wplyw temperatury i wilgotnosci na miejscu budowy lub brak
sprawnej konstrukcyjnej membrany przeciwwilgociowej w
warstwie podtoza. Podtoze musi by¢ nie tylko widocznie
suche, ale rowniez spetnia¢ standardowe wymagania
dotyczgce montazu parkietu; w szczegélnosci musi by¢
odpowiednio utwardzone (= 28 dni), czyste, solidne, rowne i
odpowiednio przygotowane. W przypadku podtég
ogrzewanych, konieczne jest wdrozenie wieloetapowego
protokotu ogrzewania. Aby zapewni¢ bezpieczne i trwate
potgczenie, klej nalezy naktadac pacg zebatg Bona 1500 G
(B16) (ilos¢ naktadanego materiatu od 1500 do 1750 g/m?, w
zalezno$ci od chropowatosci podtoza), a parkiet nalezy
utozy¢ na kleju w czasie otwartym. Podczas naktadania kleju
nalezy upewnic sie, ze zaréwno podtoze, jak i parkiet sg
catkowicie zwilzone klejem. Listwy dylatacyjne muszg by¢
odporne na wilgo¢ lub wentylowane. Po utozeniu parkietu
nie wolno przykrywac¢ materiatami paroszczelnymi ani
materiatami o wysokiej paroizolacji, dopoki podtoze nie
wyschnie catkowicie. Dotyczy to w szczegdlnosci folii
paroszczelnych, np. z folii malarskiej (PE), niektérych mat i
dywanow (z gestym, gumowym spodem) lub folii TetraPak®.
Nalezy przekazac¢ odpowiednie instrukcje nastepujgcym
fachowcom i uzytkownikowi korncowemu.

Bona Quantum T utwardza sie poprzez reakcje z
wilgocia. Aby zapobiec przedwczesnemu utwardzeniu
kleju pod wpltywem pary wodnej zawartej w powietrzu, w
trakcie uzytkowania nalezy zawsze niezwlocznie zatozy¢
folie na powierzchnie kleju i zamkna¢ pojemnik.
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ZUZYCIE

Parkiet mozaikowy 8-10 mm Szpachla Bona 1500F lub Bona 1500G
Szpachla Bona 850F lub 850G (TKB B14/16, ISO 6076 22T/24T)
(TKB B3/B6, ISO 6076 12T/11T) Zuzycie: okoto 1500 g/m?

Zuzycie: okoto 850 g/m?
Stosowac jako bariere przed wilgocia

Parkiet dwuwarstwowy Szpachla Bona 1500G

Szpachla Bona 1000F lub 1000G (TKB B16, ISO 6076 24T)

(TKB B8/B10, ISO 6076 14T/16T) Zuzycie: 1500 — 1750 g/m? (w zaleznosci od chropowatos$ci
Zuzycie: okoto 1000 g/m? powierzchni)

Parkiet lity 22 mm (F = drobna, G = gruba)

Parkiet przemystowy 23 mm Uzywaj drobnej pacy do matych elementow drewnianych
Podtogi trojwarstwowy i/lub gtadkich podtozy, a grubej pacy do duzych elementéw
Szpachla Bona 1250F lub Bona 1250G drewnianych i/lub chropowatych powierzchni.

(TKB B11/13, ISO 6076 16T/20T)

Zuzycie: okoto 1250 g/m? W przypadku stosowania systemu Bona OptiSpread,

zapoznaj sie z instrukcjg obstugi odpowiedniej maszyny, aby
Deski lite uzyska¢ wskazowki dotyczgce aplikaciji.

Podane w tej Karcie informacje sg przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowig gwarancji uzyskania
wiasciwosci produktu. Uzytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, ktéry zgodnie z zawartymi informacjami
zostat stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunkéw podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za
jakos¢ dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszg
kontrolg. W razie watpliwosci przeprowadzi¢ test lub prébe. Uzytkownik jest zobowigzany do przeczytania i zrozumienia
wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed uzyciem
lakieru.

Dalsze szczegotowe informacije o produkcie wraz z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu
Niebezpiecznego mozna znalez¢ na stronie internetowej www.bona.com.
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